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TECHNICKY LIST

Mékka pajka:

Slitina: S-Sn99Cu1
Norma: CSN EN ISO 9453 slitina ¢. 401

Zakladni charakteristika:

Eutekticka slitina bez obsahu olova pouzivana v elektronickém a elektrotechnickém pramysiu.
Moznost pouziti pro vzduchotechniku, vodoinstalace, technické plyny. Pro rucni i strojni pajeni. Slitina
splfiiuje pozadavky smérnice RoHS.

Fyzikalni a chemické vlastnosti:

Cu obsah: 0,5 - 0,9%

Sn obsah: zbytek

Teplota taveni (liquidus/solidus): 227°C
Hustota: 7,3 g/cm3

Tvrdost: HB 9

Elektricka vodivost: 15,6% IACS

Dodavané tvary a baleni:

Drat: 0,5 —-6mm

100 g civka @ 39 mm
250 g civka @ 50 mm
500 g civka @ 63 mm
1000 g civka @ 80 mm
2000 g civka @ 100 mm
4000 g civka @ 125 mm
6000 g civka @ 160 mm
Tavidla :

Tavidlo F1 — F-SW26 dle DIN 8511 / 1.1.2 dle DIN EN 29454-1 (ISO 9454-1) / ROM1 by IEC
(Obsah tavidla 2,5% +0,2%)

Skladovani a Manipulace:

Skladovatelnost je 2 roky od dodéani pfi skladovani v suchém (max. vlhkost 70 %), bezprasném,
neagresivnim prostfedim bez pfimého slunecniho zareni pfi teploté 5 az 25°C.

Bezpeénost:

Pouzivejte s dostatenym vétranim a vhodnymi osobnimi ochrannymi pomdckami. VeSkeré specifické
informace pro pfipad nouze naleznete v bezpecnostnim listu.



